激发创新活力

渝北区助推川渝软件产业高质量发展

11月28日—29日，2024年川渝职工软件创新应用技能竞赛决赛在重庆仙桃国际大数据谷举行。来自川渝等全国13个省市的112支参赛团队经过初赛，40支参赛团队参加现场决赛路演，最终将决出一、二、三等奖。

本次竞赛以“数字川渝，智创未来”为主题，旨在激发川渝地区软件人才的创新活力，推动软件技术与实体经济深度融合，助力企业数字化转型和智能化改造。

竞赛中，来自仙桃数据谷的重庆邮电大学工业互联网研究院的参赛作品“匣钵缺陷检测系统”荣获创新赛道的三等奖。

据团队负责人介绍，匣钵缺陷检测系统融合光度立体法、深度学习和机器视觉算法，可全自动检测匣钵的裂纹、破损和起皮等缺陷。系统实时检测与结果输出，运行稳定，适应复杂生产环境，显著提高检测效率和产品质量，为锂电池企业带来经济效益与智能化转型契机。

据悉，本次竞赛涵盖新能源、智能制造、人工智能等前沿领域。竞赛分为“创新”和“应用”两个赛道，既聚焦智慧城市、智慧医疗等技术前沿，也着力解决工业生产中的实际问题。通过技术交流与创新实践，竞赛引导参赛者探索技术解决方案，推动技术与产业深度融合。

本次竞赛不仅是一场技术比拼，更是推动川渝地区软件产业协同发展的重要契机。“本次竞赛是渝北区助力重庆加快建设西部人才中心和创新高地的重要举措，同时也将激发川渝两地软件从业者的创新活力，进一步推动成渝地区软件技术和产业高质量发展。”渝北区经信委相关负责人表示。

作为竞赛举办地，渝北区近年来加速落实“满天星”行动计划，深耕软件信息服务业，不断集聚创新资源，推动软件技术与实体经济深度融合，推动区域软件技术与产业高质量发展，为成渝地区双城经济圈建设持续贡献“渝北力量”。



